
 

 

SDK montagesystem for tagpap 
 
 
 
 
SDK har ved firmaet Rambøll fået udarbejdet montagevejledning for vort montagesystem for 
tagpaptag uden penetrering af tagmembran. 
 
Skinnen er fremstillet af aluminium legering 6063 søvandsbestandig. 
 
Der er undersøgt punktmontering af skinner under modulklemmer. Dette for at undersøge om 
der kan optimeres på skinneforbrug. 
Konklusion: 
Ved anvendelse af punktmontering skal hvert panel beregnes for sig, hvilket betyder at der skal 
anvendes mere materiale og der stilles samtidig højere krav til montageforberedelse. Vi vælger 
derfor at vurdere denne metode mindre rationel. 
 
Derefter blev der foretaget beregninger hvor skinner er gennemgående over fladen, eventuelt 
samlet med lasker ved skinnesamlinger. 
Her er der arbejdet med enten tagparallel eller vinklet montage af solpaneler, på såvel varmt 
som koldt tagpaptag. 
Der er foretaget et antal udtræksprøver, for fremstilling af beregningsdata. 
Disse data er efterfølgende anvendt med en sikkerhedsfaktor på ca 300%  
Der er taget stilling til temperaturforhold idet forventet maksimumtemperatur på svejseområdet 
er ansat til 80 gr cel. 
Mellem skinner og den underliggende tagpap forventes vandansamlinger specielt på flade tage, 
på skrå tage anbefales at montere skinner i faldretning. 
Disse vandansamlinger vil fryse til i og dermed løfte skinnerne ud fra tagpappet. Denne 
bevægelse vil være op til 0.1 mm på skrå tage og op til 1 mm hvor drænhvælving under skinnen 
er vandfyldt på flade tage. 
Efter 3 års erfaring med systemet har vi ikke kunnet konstatere problemer i denne forbindelse. 
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